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1 UvoD

Pro elektrické spojeni ESD povlakd se zemi je vidy nutné mit sloupy nebo stény, v jejichz bezprostredni
blizkosti jsou instalovany zemnici body. To musi byt provedeno tak, aby elektrikai mohl spojit tyto zemnici
body se zemi pomoci zemniciho kabelu. Musi byt proto dopfedu jasné, kam umistit zemnici body, protoze v
soucasném feseni jsou zemnici body vidy pfekryty ESD povlakem.

V dnesni dobé jsou vsak plochy v elektronickém primyslu nékdy velké, proto se vyrazné snizil pocet sloupt
nebo stén. Mist, kde Ize zemnici bod instalovat, je tedy stale méné. Stava se také, Ze v pfipadé zmén vyuZiti
se plochy, které byly dfive nevodivé, nedavno preménily na EPA (elektrostaticka chranénda Gzemi). Pokud
tam nejsou Zadné sloupy nebo stény, bylo by mimoradné uzitecné, kdyby bylo mozné umistit uzemnovaci
body na vsechna myslitelnd mista i dodatecné. Diky dodatecné aplikaci uzemnovacich bod( pro jiz polozené
ESD podlahové krytiny to bude mozné i v budoucnu.

Tato Metodicka prirucka popisuje postup krok za krokem pro dodatecnou aplikaci uzemnovacich bodu.

Zajistéte, aby nejvétsi vzdalenost mezi kazdym uzemnovacim bodem v kazdé mistnosti nebo oblasti byla
maximalné 10 m od sebe.

Pro vétsi plochy s vétsimi vzdalenostmi musi byt instalovany dal$i uzemnovaci body v souladu s poZzadavky
projektu pro elektrické zapojeni.

Vsechny uzemnovaci body musi byt pfipojeny k pfislusSnému okruhu, aby byly uzemnény, a tato prace musi
byt provedena a schvalena odpovédnym elektrotechnikem v souladu se vsemi pfisluSnymi mistnimi
predpisy.
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2 POZADOVANE NARADI

Pro néslednou instalaci uzemnovaciho bodu na vrchni stranu podlahové krytiny Sikafloor ECF
nebo ESD jsou zapotiebi nasledujici nastroje a vybaveni.

Naptiklad: Hilti TE 4-A22 Vrtaci
kladivo

10 mm stranovy kli¢

SDS vrtak do

Inbus, 3 mm
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betonu o priméru 8 mm

Sika nabizi Sika® Earthing Kit 2.0, jedine¢nou
sadu nastroji obsahujici vSechny potfebné
komponenty aZ pro 10 uzemnovacich bodd.

Kazdy uzemnovaci bod je pfiblizné pro 300
m2. Zajistéte, aby nejvétsi vzdalenost mezi
kazdym uzemnovacim bodem v kazdé
mistnosti nebo oblasti byla maximalné 10 m
od sebe.

Ve vétsich oblastech s vétsimi vzdalenostmi
musi byt instalovany dalsi uzemnovaci body v
souladu s pozadavky projektu.
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Pro vytvoreni sprdvného elektrického kontaktu mezi ESD podlahou a kovovymi ¢astmi uzemnovaciho
bodu je nutné pouzit ,Sika® Copper Paste”.

3 NASLEDNA INSTALACE (KONTAKTNi PRVEK: SIKA® COPPER PASTE)

Zemnici bod instalovany na vodivou podlahu pomoci,,Sika® Copper Paste” v kontaktni zdné mezi velkou
podloZkou a vodivou podlahovou krytinou.

Vyvrtejte otvor o @ 8 mm a hloubce nejméné 50 mm pro ukotveni uzemfiovaciho bodu do stavajici vodivé
podlahové krytiny Sikafloor®.

Odstrante veskery prach a volné ¢éstice v okoli.

Vlozte plastovou hmoZdinku do roviny s ZaSroubujte zavitovou ty¢ do hmozdinky
povrchem a naplite hmoZdinku do tretiny pomoci imbusového kli¢e, dokud nebude
médénou pastou. vyCnivat 16 mm.

Naneste trochu médéné pasty na zakladnu
zavitové tyce.
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Naneste médénou pastu na spodni stranu velké Pak na zavitovou ty¢ nasadte také malou
podlozky (@ 60 mm) uprostied a v kruhovém podlozku (@ 30 mm).

tvaru a umistéte ji pres zavitovou tyc tak, aby

médéna pasta smacela ESD povlak.

Utdhnéte malou podlozku matici (M6). Nasadte pripojovaci oko / kabelové oko pres
zavitovou ty¢ a pevné jej utahnéte samojistnou
matici (M6).

Tyto prace musi provést a schvalit elektrotechnik a v souladu s pfislusSnymi mistnimi pfedpisy.

Optimalni pocet zemnich spojeni zavisi na mistnich podminkach.
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4 PRAVNiI DODATEK

Informace, a zejména doporuceni tykajici se aplikace a konec¢ného pouziti produktd Sika®, jsou uvedeny v
dobré vife na zakladé soucasnych znalosti a zkuSenosti spolecnosti Sika s produkty, pokud jsou spravné
skladovany, manipulovano a aplikovany za normalnich podminek v souladu s Sika doporuceni. V praxi jsou
rozdily v materialech, substratech a skutecnych podminkach na misté takové, Ze z téchto informaci nelze
vyvodit Zadnou zaruku ohledné prodejnosti nebo vhodnosti pro urcity ucel, ani jakoukoli odpovédnost
vyplyvajici z jakéhokoli pravniho vztahu, nebo z jakychkoli pisemnych doporuceni nebo z jakychkoli jinych
nabizenych rad. UZivatel vyrobku musi vyzkouset vhodnost vyrobkd pro zamyslenou aplikaci a ucel. Sika si
vyhrazuje pravo zménit vlastnosti svych produktd. Musi byt dodrZena vlastnicka prava tretich osob. VSechny
objednavky pfijimame v souladu s nasimi aktualnimi prodejnimi a dodacimi podminkami. Uzivatelé musi
vzdy nahlédnout do nejnovéjsiho vydani mistniho produktového listu pfislusného produktu, jehoz kopie
budou poskytnuty na vyzadani, nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.
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